
附件1

国网信息通信产业集团有限公司社会公开招聘岗位及任职资格情况表
	序号
	单位、部门
	岗位名称
	人数
	岗位职责
	任职条件

	1
	北京智芯微电子科技有限公司芯片设计中心
	总经理助理

（芯片平台方向）
	1
	协助芯片设计中心总经理，分管芯片平台技术部工作。负责芯片数字、模拟、版图技术的研发和芯片通用平台及共性技术的研发；负责支撑安全、主控、通信芯片研发部的芯片产品研发工作。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、经济类、管理类相关专业，8年及以上工作经验，其中不少于5年集成电路行业和相关岗位从业经历；熟悉集成电路行业，对芯片类业务有较深了解，能够把握行业发展趋势和业务发展动向；有较强的规划、组织、推动、实施、监控与协调沟通能力，以及分析判断能力、团队管理能力。

	2
	北京智芯微电子科技有限公司芯片设计中心
	总经理助理

（主控芯片方向）
	1
	协助芯片设计中心总经理，分管主控芯片研发部工作。负责主控芯片的核心技术开发及新技术研究工作；负责主控芯片的规划、规格定义及产品研发和技术支持工作。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、经济类、管理类相关专业，8年及以上工作经验，其中不少于5年集成电路行业和相关岗位从业经历；熟悉集成电路行业，对芯片类业务有较深了解，能够把握行业发展趋势和业务发展动向；有较强的规划、组织、推动、实施、监控与协调沟通能力，以及分析判断能力、团队管理能力。

	3
	北京智芯微电子科技有限公司研发中心
	副总经理
	1
	分管研发中心芯片实验室工作；负责国家级实验室建设及资质申报工作实验检测能力建设及资质申报工作；负责标准化体系建设工作；开展前瞻、共性技术研究。
	43周岁及以下，全日制大学本科及以上学历，电子信息类、电气工程类、经济类、管理类相关专业，8年及以上工作经验，其中不少于5年集成电路行业和相关岗位从业经历；熟悉集成电路行业，对芯片类业务有较深了解，能够把握行业发展趋势和业务发展动向；有较强的规划、组织、推动、实施、监控与协调沟通能力，以及分析判断能力、团队管理能力。

	4
	北京智芯微电子科技有限公司研发中心
	失效及可靠性分析高级工程师
	4
	负责芯片产品实验工作，对芯片功能、性能及工艺进行验证筛选，并进行问题分析、改进；负责失效分析及可靠性测试相关工作；负责内部可靠性项目软硬件开发，以及可靠性测试平台搭建；负责失效技术的研究以及流片、封装的新型工艺特点的收集；负责实验设备的维护和管理。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年相关岗位经验；具有芯片产品的失效分析及可靠性测试经验；熟悉芯片大型实验设备的运作和管理；熟悉芯片产品的失效分析及可靠性测试工作；具备较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	5
	北京智芯微电子科技有限公司研发中心
	CPU设计高级工程师
	3
	根据CPU设计规格，进行CPU微架构设计、模块设计、子系统级设计、CPU模块验证、处理器级验证、子系统级验证、功耗分析、性能分析及文档编写、IP包release等相关工作。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年相关岗位经验；具有CPU芯片产品设计开发、测试验证经验；熟悉嵌入式CPU体系结构与微架构，熟悉ARM/MIPS架构；熟悉综合、STA等EDA工具及流程，具有时序、功耗优化经验；具备较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	6
	北京智芯微电子科技有限公司研发中心
	CPU验证高级工程师
	2
	根据CPU设计规格，进行嵌入式CPU核以及模块级验证环境开发、处理器级验证、子系统级验证、功耗分析、性能分析及文档编写、IP包release等相关工作。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年相关岗位经验；具有CPU芯片产品设计开发、测试验证经验；熟悉嵌入式CPU体系结构与微架构，熟悉ARM/MIPS架构；熟悉综合、STA等EDA工具及流程，具有时序、功耗优化经验；具备较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	7
	北京智芯微电子科技有限公司芯片设计中心
	数字电路设计高级工程师
	10
	负责芯片产品中的数字电路设计、验证、测试等工作，并按照要求完成各种文档资料的编制；负责数字电路技术的研究、以及芯片数字技术成果积累；负责第三方数字IP技术评估工作。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年集成电路行业和相关岗位从业经历；熟悉数字电路设计、验证、测试等工作；掌握数字电路设计，验证及流程相关的EDA工具使用；熟悉SOC架构及总线协议；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	8
	北京智芯微电子科技有限公司芯片设计中心
	模拟电路设计高级工程师
	8
	负责开展公司集成电路芯片设计、研发工作；根据模拟电路的规格需求，进行芯片产品中的模拟电路设计、验证、测试工作，按照要求完成各种文档资料的编制，进行芯片模拟电路技术的积累；负责对新产品进行工艺线和部分模拟IP的调研和评估工作。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年岗位相关工作经验；具有丰富的集成电路系统设计、关键模块设计和仿真、验证工作经验；熟悉模拟电路设计、验证、测试等工作；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	9
	北京智芯微电子科技有限公司芯片设计中心
	软件研发高级工程师
	19
	负责芯片研发设计项目中软件部分的需求分析、设计、开发等工作，编写软件使用操作手册、用户参考手册等相关文档。 
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年岗位相关工作经验；具有丰富的嵌入式软件、系统软件开发工作经验；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	10
	北京智芯微电子科技有限公司芯片设计中心
	算法安全设计高级工程师
	6
	依据算法或安全方面说明书，负责开展算法或安全方面开发工作，完成算法或安全的设计目标。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年岗位相关工作经验；熟悉各类密码算法（如DES、RSA、AES、ECC、国密算法等）和安全协议，了解证书机制、CA系统等；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	11
	北京智芯微电子科技有限公司芯片设计中心
	安全分析高级工程师
	6
	依据安全分析需求说明书，负责开展安全分析及评估工作，完成安全分析及评估目标。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年岗位相关工作经验；熟悉各类密码算法（如DES、RSA、AES、ECC、国密算法等）和安全协议，了解证书机制、CA系统等；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	12
	北京智芯微电子科技有限公司安全传感事业部
	总经理
	1
	全面负责安全传感事业部工作，完成事业部的各项业绩指标；统筹规划事业部发展、组织落实各项工作；负责安排、监督、指导各个分管部门各项工作；做好事业部团队建设、人才培养等相关工作。
	43周岁及以下，全日制大学本科及以上学历，电子信息类、电气工程类、经济类、管理类相关专业，10年及以上工作经验，其中不少于5年集成电路行业和相关岗位从业经历；熟悉集成电路行业，对芯片类业务有较深了解，能够把握行业发展趋势和业务发展动向；有较强的规划、组织、推动、实施、监控与协调沟通能力，以及分析判断能力、团队管理能力。

	13
	北京智芯微电子科技有限公司安全传感事业部
	软件研发高级工程师（安全芯片应用方向）
	11
	负责安全领域芯片应用技术的软件部分研发工作；负责相关产品设计和设计文档的编写；负责嵌入式产品底层驱动、链路层以及应用层软件的移植、开发、优化和维护；负责嵌入式产品系统开发及应用接口开发。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年岗位相关工作经验；具有丰富的嵌入式软件、系统软件开发工作经验；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	14
	北京智芯微电子科技有限公司安全传感事业部
	硬件研发高级工程师（安全芯片应用方向）
	4
	负责安全领域芯片应用技术的硬件部分研发工作；负责相关产品设计和设计文档的编写；负责硬件产品的需求分析、系统设计、测试、开发等工作。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年岗位相关工作经验；具有丰富的嵌入式硬件开发工作经验；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	15
	北京智芯微电子科技有限公司安全传感事业部
	芯片研发项目管理
	1
	依据项目计划和立项要求，对芯片研发项目的运行实施进行监控、完成评审会务组织及跟进、结项验收。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类、管理类等理工相关专业，5年以上工作经验，其中不少于3年岗位相关工作经验；熟悉集成电路行业，熟悉电力市场，具有丰富的研发项目管理工作经验；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。

	16
	北京智芯微电子科技有限公司终端通信事业部
	软件研发高级工程师（通信芯片应用方向）
	2
	负责宽带电力线载波芯片项目的软件部分研发工作；负责相关产品设计和设计文档的编写；负责嵌入式产品底层驱动、链路层以及应用层软件的移植、开发、优化和维护；负责嵌入式产品系统开发及应用接口开发。
	40周岁及以下，全日制硕士研究生及以上学历，电子信息类、电气工程类、材料类等理工相关专业，5年及以上工作经验，其中不少于3年岗位相关工作经验；具有丰富的嵌入式软件、系统软件开发工作经验；具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神。
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